






硬件均采用工业级芯片、
IP40 防护、无风扇、铝

合金全封闭设计，适合全
天候、严苛恶劣环境

硬件均采用工业级芯片、
IP40 防护、无风扇、铝

合金全封闭设计，适合全
天候、严苛恶劣环境

项目 GM3022-A

外部尺寸 433( 宽 )x44( 高 )x298( 深 )mm

内存 4GB DDR3, 开放侧、安全侧各 1 个

硬盘 128GB SSD, 开放侧、安全侧各 1 个

USB 接口 开放侧、安全侧各 3 个

RJ45 接口 开放侧、安全侧各 1 对

网络带宽 10M/100M/1000M 自适应



项目 GM3022-PA

外部尺寸 433( 宽 )x44( 高 )x298( 深 )mm

内存 8GB DDR3, 开放侧、安全侧各 1 个

硬盘 128GB SSD, 开放侧、安全侧各 1 个

USB 接口 开放侧、安全侧各 3 个

RJ45 接口 开放侧、安全侧各 2 对

网络带宽 10M/100M/1000M 自适应

单向物理开关 有

复位按钮 有

电源 冗余

VGA 开放侧、安全侧各 1 个 ( 后面板隐藏 )

指示灯 开放侧、安全侧各 3 个 : 电源灯、硬盘灯、故障灯

散热方式 无风扇结构、铝合金外壳散热

防护等级 IP40

主板三防涂覆 有

安装方式 1U 机架

工作温度 -20° C~70° C

工作湿度 相对湿度 5~95%( 非凝结状态 )

MTBF >50000 小时

最佳通讯点数 50000




